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PATENTE DE INTRODUCCION
por'lO afios
a favor de Don Pedro DIEZ SANSA
ds nacionalidad espafiola
- residente en Barcelona, Avda., Mistral, n@ 73
pors: ‘ o
"PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE BLINDAJES
METALICOS RADIOELECTRICOS™"
MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente patente se refiere a unos perfeccionamien-
tos introducidos en la fabricacidn de blindajes metdlicos para
fines radioeléctricos y electrdnicos en general, mediante cuyos
perfeeciohamientés se obtienen varias ventajas con relacidn a
todos los sistemas usuales, especialmente en lo que afecta a la
resistencia de las piezas obtenidas, a la buena conductibilidad
eléctrica de las mismas y a la rapidez de fabricacidn.

Esencialmente, los perfeccionamientosde la demanda com-—
portan las siguientes fases:

a) Se parte de una tira bimétalica, formada por una
hoja de cobre y otra de aluminio, ambas de igual o distinto espe-

sor e intimemente unidas. Disha tira, que & muy maleable debido a
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las caracteristicas fisicas de sus dos componentes y buena con-
ductora de la electricidad, se recorta debidamente para obtener
fragmentos o plaguitas de un determinado contorno, normalmente
circular o cuadrado, apto para la aplicacidén del blindaje a bobi-
nas, lémparas y demds a proteger de campos magnéticos o eléctri-
cos circundantes.

b) El recorte mefalico asi obtenido se coloca en el

fondo de un molde, procurando que el cobre quede en la parte alta,

introduciéndose, a continuacién, en tal molde un macho o pisdn

de menor seccidén que la cdmara moldeadora correspondiente para de-
jar entre ambos un espacio o tolerancia que permitird que él me-
tal, forzadoApor la presidén o impacto, ascienda pare convertirse
en una cdpsula prismidtica o cilindrica en la que el aluminio ocu-
parda la cara exterior, en tanto que la interna la formard la capa
de cobre.

¢) A la salida del molde, la cdpsula. o blindaje resultan
te de la anterior operacidén se somete a ung fase de corte, que
tiene lugar sobre los bordes de tal cédpsula, en lqs que se forman
o perfilan unas pestafias que se utilizaran posteriormente como
patillas de fijacidn, una vez dobladas, sobre el bastidor mefalico
de los radiorreceptores o sobre las placas aislantes portadoras
de circuitos impresos. La conexidén eléctrica se realiza con la ca-
pa interna de cobre debido a su mejor conductibilidad y a la faci-
li@ad;paraﬁla'soldadura;

Péfé'la mejor comprensién de la presente memoria descrip
tiva, se acompafia un dibujo en el que, tan sélo a titulo de ejem~
plo, se representa un casd préctico de ejecucidn de los menciona-
dos perfeccionamientos. . _

En dicho dibujo, la Fig. 1 es una vista eﬁ alzado seccio--

nada a gran escala de la tira bimetdlica utilizada para la fabrica
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cidn del blindaje; la Fig. 2 corresponde a una planta de la figu—

ra anterior; la Fig. 3 muestra un fragmento de bimetal preparado

. para el moldeado por impactacidén; las Figs. 4 y 5 indican las ope-

raciones propias de dicho moldeo; la Fig. 6 representa la cépsula

resultante en el momento en. el que se la somete al corte paré de-

terminar las pestafias de montaje; la Fig. 7 es una vista de dicha
céapsula acabada; y la Fig, 8 representa el blindaje aplicado.
‘Para llevar a la préctica los citados perfeccionémientds
se parte (Fig. 1) de una tira bimetdlica constitufda por ura lémi-
né u hoja de cobre (1) y otra de aluminio (2), ambas intimamente
adheridés. El componente (1) puede ser mds delgado que el (2).
‘ Esta tira (1-2) se corta en paciones, que pwden ser
circulares o cuadradas (Figs. 2.y 3), porciones a modo de plaqui-

tas o tacos que, a continuacidn, se introducen en el fondo de un

., molde (3), en el que tiene entrada un macho o pisén (4) de dimen-

siones inferiores a las de.la cdmara de moldeo propié del elemento
(3) para que enire ambos quede un espacio (5), equivalente al
grueso de pared qﬁe adquirird el blindaje acabado.

la‘Cépsula correspondiente a este blindaje se obtiene
al hacer avanzar el macho (4) (Pigs. 4 y 5), el cual comprime al
bimetal (1-2) y hace qﬁe éste ascienda por el espacio (5), consér-
vendo sin embargo, la misma disposicidn de las capas de cobre (1)
y de aluminid (2). Se produce, por tento, una dilatacidén o esti-
rado del material,.sin desgarro debido precisamente a las cualida-
des de maleabilidad y ductilidad de los metales utilizados.

A la salida de la operacidn de moldeo por compresidén o

“impactado, la cépsula resultante (prismética 0 c¢ilindrica), tal

N . .’ -
como se aprecia en la Fig. 6, se somete a una operacion de corta-
do d@e los bordes, que da por resultado la creacidn de unas pesta-

fias diametralmente opuestas (6), las cuales (Fig. 7) constituirén
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las patillas o bornes de conexién del blindaje, que (Fig. 8) se

introduce por tales pestafias (6) en aberturas (7) debidamente

practicadas en la plancha o placa (8) de un bastidor metdlico o

de un circuito impreso. Estas pestafias (6) se doblan, a continua-
cidén, tal como muestra la propia Fig. 8, y se sueldanva los pun-
tos preciéos para toma de masa, con lo cual gqueda debidamente
protegido el correspondiente dispositivo eléctrico (9), que pue-
de ser una bobina, una lémpara o similar.

Como puede verse, el blindaje es deldoble‘pared; una
interna de cobre (1) y otra exterior de aluminio (2), la cual es
mas resistente a la oxidacidn gue la primera, que, por otra per-
te, resulta mas adecuada para las conexiones eléctricas. En efec—
to, basta reéordar que el coeficiente de resistencia eléctrica
del cobre es de 0,016, mientras que el del aluminio es de 0,032,
El efecto gemeral de pantalla electrostatica conseguido es nmuy
superior al de los blindajes normales, por cuento queda descarta-
da (precisamente en virtud de la bimetalidad) cualquier fuga eléc-
trica. Ademéds, se asegura la indeformabilidad del conjunto por
efecto térmico gracias a la composicidn de los dos citados meta-
les (coeficiente de dilatecidn del cobre=0,00001643,; del alumi-
nio=0,00002180).

‘ Aun cuando es preferible gue la capa de cobre (1) quede
en la parte interna de la cédpsula o blindaje, queda también ére-
visto el que, para facilitar conexiones, pueda aquélla quedar al
exterior. El resultado eléctrico es, en ambos casos, el mismo.

Serén independientes del objeto de la demanda la forma

'y dimensiones del blindaje bimetdlico fabricado, caracteristicas

de los dispositivos mecanicos de moldeo por impactacidn, corte y
demds, siempre que las variaciones gue se introduzcan no afecten

a su esencialidad.
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N O 7 A
REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto de la presente Patente de
Introduccidn:
18 ,-Perfeccionamientos en la fabricacién de blindajes

metédlicos radioeléctricos, que se caracterizan esencislmente por

‘el hebho de obtenefse tales dispositivos de proteccidn partiendo

de una tira bimétdlica, formada por dos hojas o lémines de igual
o distinto espesor, una de cobre y otra de aluminio, intimamente
unidas entre si, cha tira se corta a las dimensiones adecuadas
para obtener unas plaquitas o tacos poligonales o circulares que,
a continuacidn, se introduceﬁ en el fondo de un molde, procurando,
de preferenqia, que la capa de cobre quede en la parte superior,
procediéndose luego a la entrada forzada en el citado molde un
macho o pisén de seccidn fransversal inferior a la de la camara
conformadora del citado molde, a los efectos de que entre ambos
quede un espacio que es el que condicionaré el grueso de la pareé
de la capsula que se obtiene por avance de dicho macho'y eétira—
do o dilatacidn, merced a la presién o efecto de impactado, que
sufre el material bimetdlico, manteniéndose prédticamente cons-
tantes en toda esta operacidn el grueso del cobre en la capa in-
terna y el dé; aluminio en la externma.

28.~Perfeccionamientos en la fabricacidn de blindajes
metdlicos redioeléctricos, segin la reivindicacidén anterior, que
se caracteriza por el hetho de que el moldeo por impactacidn da
lugar a una cépSulauprismética o0 cilindrica de espesor uwniforme
en todos sus puntos, efectuandose a la salida del molde en la ci-
tada capsula él recorte de dos de sus bordes opuestos para obte~
ner sendas pestailas, las cuales se utilizaran como patillas para

la conexidén del blindaje sobre bastidores metalicos o placas ais-—
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lantes de circuitos radiqeléctricos impresos, en todos los cua-
les se han previsto las necesarias aberturas para dicha conexidn,
que se lleva a término ventajosamente por soldadura con la capa
de cobre debido a la-facilidad para ser estafiado, al contrario
de lo que ocurre con el aluminio.

‘382 .-PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE BLINDAJES
METALICOS RADIOELECTRICOS.

| Sean cuales fueren las circunstancias gue concurran

con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de seis paginas
- foliadas y mecanografiadas por ﬁna sola cara y va.acompafiada de
una hoja de dibujos aclarativos.

- Madrid, 23  Abril de 1966
P. A,

R. VOLART PON’W'
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